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Typ Artikel-Nr. | Material | Ober- Lochbild |Abmes-|  Thermischer
flache sung H| Widerstand(K/W)
KL-150/3/sw 1500011 Al 99,5 sw T0-3 12,5 7,0
KL-150/3/9/32/66/sw | 1500031 | Al 99,5 sw | T0-3/9/32/66 | 12,5 7,0
KL-151/3/sw 1510011 Al 99,5 sw T0-3 25,4 6,0
KL-151/3/9/32/66/sw | 1510031 | Al 99,5 sw | T0-3/9/32/66 | 25,4 6,0
KL-152/3/sw 1520011 Al 99,5 sw T0-3 23 4,3
KL-152/3/9/32/66/sw | 1520031 | Al 99,5 sw | T0-3/9/32/66 23 4,3
KL-153/3/sw 1530011 Al 99,5 sw T0-3 32 3,2
KL-153/3/9/32/66/sw | 1530031 | Al 99,5 sw | T0-3/9/32/66 32 3,2
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¢ Serienmagige Lochstellung
¢ Standard hole positions
e Perforation en série

30,1
23
16,9
13
15 l:lJ:l A
e
0}
] P |
DY U Q) ¢b‘
T0-3/9/32/66 8 o 2 ;: ﬁg//gﬁ
TN
3,6 b
41,3
Typ Artikel-Nr. | Material | Ober- Lochhild |Abmes-|  Thermischer
flache sung H| Widerstand(K/W)
KL-155/3/9/32/66/sw | 1550031 | Al 99,5 sw | T0-3/9/32/66 | 12,7 14,0
KL-156/3/9/32/66/sw | 1560031 | Al 99,5 sw | T0-3/9/32/66 | 19,1 12,0
KL-157/3/9/32/66/sw | 1570031 | Al 99,5 sw | T0-3/9/32/66 | 25,4 10,5
KL-158/3/9/32/66/sw | 1580031 | Al 99,5 sw | T0-3/9/32/66 | 31,8 9,0
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Typ Artikel-Nr. | Material Oberflache Abmes- | Thermischer
sung H | Widerstand (K/W)
KL-162/sw | 1620041 Al 99,5 swW 7,9 25
KL-163/sw | 1630041 Al 99,5 sw 7,9 18
KL-164/sw | 1640041 Al 99,5 sw 7,9 24
KL-164/sn | 1640044 Al 99,5 sn 7,9 25
KL-165/sw | 1650041 A1 99,5 swW 7,9 18
KL-165/sn | 1650044 Al 99,5 sw 7,9 19
KL-166/sw | 1660041 Al 99,5 sw 12,7 21
KL-167/sw | 1670041 Al 99,5 sw 12,7 15
KL-168/sw | 1680041 Al 99,5 sw 12,7 20
KL-168/sn | 1680044 Al 99,5 sn 12,7 21
KL-169/sw | 1690041 Al 99,5 sw 12,7 15
KL-169/sn | 1690044 Al 99,5 sn 12,7 16
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KUNIKOFPEr Heat sinks « bissipateurs de chaleur

o fUr Halblgter im Plast|ll<gehause KL-105,/35/sw
» for plastic-cased semiconductors _ KL-105/25/sw
e pour semi-conducteurs dans boitiers plastique

KL-105 sw

KL-105/50/sw For flat mountng

KL-105/32/sw (sh)

KL-105/29/sw (sn) Gefertigt aus Al 99, Oberflache schwarz eloxiert, ge-
- eignet fUr liegende bzw. stehende Montage von
Plastiktransistoren im TO-220 Gehause. Die Verrippun-
gen in den Langsseiten der Kuhlkérper ergeben bei jeder
Einbaulage immer optimale thermische Werte. Die Typen

KL-105/29/sn, KL-105/32/sn, KL-164/sn, KL-165/sn,

for upr:ghtmountmg . : r . KL-168/sn und KL-169/sn sind verzinnt und gut I6tbar.
pour Montage Vertical)
Manufactured from Al 99 and black anodized, suitable
for horizontal or vertical mounting of TO-220 plastic
Tvp Artikel- | Lange | Abmes- | Material | Ober- |  Thermischer transistors. The ribbing in the sides of the heat sinks
Nr. inmm | sung A fliche | Widerstand (K/W) ensures optimum thermal values in any position. Types
— F—— A1995 15 KL-105/29/sn, KL-105/32/sn, KL-164/sn, KL-165/sn,
e SW , SW _ _ i i -
KL-105/25/sw 1051081 | 25 M2.5 | AlGes W 22 KLb?68/sn and KL-169/sn are tinned and easily solde
KL-105/25/3,2/sw | 1051141 | 25 32 | AI995 | sw 22 rapie.
KL-105/35/sw 10520417 35 M3 Al99,5 | sw 21
KL-105/35/3,2/sw | 1052141 | 35 3,2 Al 99,5 sw 21 En Al 99, anodisé noir, destinés au montage a plat ou
vertical de transistors plastigues en boitiers TO-220. Les
kt:}ggﬁgfzx }ggg;ﬂ gg 2: gg’g o f; nervures latérales du dissipateur, assurent quel que soit
KL-105/29/sn 1050243 | 29 AI995 | sn 20,2 la position de montage, un rendement thermique op-
KL-105/32/sw 1050841 | 32 Al 99,5 sw 20,2 timum. Les types KL-105/29/sn, KL-105/32/sn,
KL-105/32/sn 1050843 | 32 Al 99,5 sn 21 KL-164/sn, KL-165/sn, KL-168/sn et KL-169/sn est
KL-105/50/sw 10530417 50 Al99,5 | sw 12 étamé et bien brasable.
KL-112/25/
A/B/C/sw
KL-109
eqe 8 6,75 25
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A ' KL-112/25/a/sw  KL112/25/b/sw  KL-112/25/c/sw
KL-109/25 sw Typ Artikel-Nr| Lange |Material [Oberflachel Thermischer
50 in mm Widerstand (K/W)
‘ KL-109/25/sw| 1090841| 25 | Al 99,5 sw 25,5
© &5 S Vs | KL=109/50/sW"|"1090241| 50 |AI99,5| sw 12,8
~ KL-109/1000/m'| 1090900 1000 | Al 99,5 m
KL-109/1000/sw| 1090901 | 1000 | Al 99,5 ]
5 .10 15 10 KU=112/25/a/w|' 1120100 25 |A199,5| sw 18
KL-112/25/b/sw | 1120110 25 | Al 99,5 SW 18
KL-109/50 sw KL-112/25/c/sw | 1120150 25 | Al 99,5 SwW 18
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KUNIKOrPEr Heat sinks « bissipateurs de chaleur

e fUr Halbleiter im Plastikgehause
e for plastic-cased semiconductors

e pour semi-conducteurs dans boitiers plastique

L max.14,5
A’; C\!.
- N~ <
3] @ - Mit verzinnter Létfahne zum
__EJ direkten Einldten auf der
© s Leiterkarte fUr liegende
< Montage
4,2 13 - With tinned solder lug for
T d direct soldering flat to pcb
- Equipé d'une cosse a souder
_LHH_HZ etarnée pour le soudage
direct a plat des cartes de
ZCSE)ZE KL-110 sw/hm circuits imprimes (pch).
L max.14,5 L A max.14,5
L1 g_ E mL S = o M
| i e =
8 f |
8
KL-110/sw KL-110 sw/vm
: ﬁ(r;r;(ejllaoetrfligne @ - Mit verzinnter Lotfahne zum
s —+ - N'est pas équipe de i direkten Einléten auf der
Cosses 3 souder h — Leiterkarte fr stehende
Montage
- With tinned solder lug for
Typ Artikel- Abmessung Material | Ober- Thermischer direct soldering upright to
Nr. L A B flédche | Widerstand (K/W) pcb
KL-110/19/ 1100100 19 1,2 Al 99 21 ~Equipe d'une cosse a souder
- SW , ,9 sw s s
KL-110/19/sw/hm 1100110 19 1,2 Al 99,5 sw 21 gfcarnte‘elpourl_e S(lju((jjage
KL-110/19/sw/vm 1100150 | 19 6 1,2 Al 99,5 sw 21 Irectalaverticaie aes
KL-110/19/sw/vm/9,5 | 1100155 19 9,5 1,2 A1 99,5 sw 21 (CartSS) de circuits imprimes
p.c.b.).
KL-110/19/0,5/sw 1101100 19 0,5 Al 99,5 sw 21
KL-110/19/0,5/sw/hm | 1101110 19 0,5 Al 99,5 sw 21
KL-110/19/0,5/sw/vm | 1101150 19 6 0,5 Al 99,5 sw 21
KL-110/38,1/sw 1100200 38,1 1,2 Al 99,5 sw 16
KL-110/38,1/sw/hm 1100210 38,1 1,2 Al 99,5 sw 16
KL-110/38,1/sw/vm 1100250 38,1 1,2 Al 99,5 sw 16
KL-110/19/sw KL-110/19/sw/vm
> .

Mit max. 14,5 mm Breite sehr schmale
AusfUhrung bei minimalem Platzbedarf.
Einfache Montage durch Aufschieben. Die
Klemmfederfunktion (1 und 2) bewirkt
einen festen Andruck zwischen TO-220
Gehduse mit Befestigungsflansch und
KUhlkdrper (3). Optimaler Warmedbergang
durch gleichmagigen Andruck Uber die
gesamte Kontaktflache. Gunstige War-
meableitung bei jeder Montageart - lie-
gend oder stehend.

Very narrow components only 14,5 mm
(max.) wide where space is at a premium.
Simple shap-on assembly. The spring clips
(1 and 2) provide firm contact pressure
between the TO0-220 housing with
connecting flange and the heat sink. Even
pressure over the full contact area ensu-
res optimal heat transfer. Excellent heat
dissipation in any position - flat or upright.

Trés petits composants de 14,5 mm
(max.) de large seulement, utilisé ou I'es-
pace vaut de l'or. Assemblage a enclique-
tage simple. Les pinces a ressort (1 et 2)
assurent une pression de contact ferme
entre le logement du TO-220, la bride de
liaison et le dissipateur de chaleur. Une
pression uniforme appliguée au dessus de
toute la surface de contact assure un
transfert optimum de chaleur. Une dissi-
pation de chaleur excellente dans toutes
les positions: a plat ou ala verticale.
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